
 
平成 25年８月５日 

各      位 

会 社 名 タツモ株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長    池田 俊夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード  ６２６６） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長  亀山 重夫 

電 話 番 号 ０８６６－６２－０９２３ 

 

会社の解散に関するお知らせ 

当社連結子会社のアプリシアテクノロジー株式会社の子会社である、アプリシア製造株式会社の平成25

年８月５日開催の臨時株主総会において、下記のとおり、会社を解散し精算することを決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 
 
 

１．解散に至った理由 

昨年までは、アプリシアテクノロジー株式会社の製造部門として活動していましたが、製造部門は

タツモ株式会社にて対応することとなり経費削減、合理化のため解散いたすことになりました。 

 

２．解散する会社の概要 

  （１）商 号  アプリシア製造株式会社 

  （２）所 在 地  東京都中野区本町 1丁目 32番 2号 

  （３）代 表 者  亀山 重夫 

  （４）事業内容  半導体製造装置の組立および製造 

  （５）資 本 金  118,137千円 

（６）設 立  平成 13年 2月 9日 

（７）株主構成  アプリシアテクノロジー株式会社  100％      

 

３．解散の日程 

  取締役会決議日  平成25年８月５日 

  解散株主総会   平成25年８月５日 

  解 散 日  平成25年８月５日 

 

４．今後の見通し（当該解散に伴う損益に与える影響） 

従業員全員 16名は、従来アプリシアテクノロジー株式会社他へ出向中でしたが、８月１日にアプリ

シアテクノロジー株式会社へ転籍済みであり損益に影響はありません。 

 

 

以   上 


